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Modulio tikslas

Igyti gilesniy ziniy ir gebéjimy, reikalingy atliekant vienlus¢iy integriniy grandyny ir jy sistemy projektavima bei mokslinius tyrimus.

Modulio tikslas (angly kalba)

To acquire deeper knowledge and skills needed for the design and scientific research of system-on-chip and their systems.

Suteikiamos Zinios ir gebéjimai

Gilios zinios vienlus¢iy integriniy grandyny ir sistemy projektavimo, taikymo ir kiirimo, modeliavimo ir analizés klausimais. Geb¢jimas pasirinkti
vienlus¢iy integriniy grandyny ir sistemy tobulinimo kryptis ir taikyti igytas zinias jy kiirimui, modeliavimui ir analizei. Gebéjimas taikyti
Siuolaikinius vienluséiy integriniy grandyny ir sistemy modeliavimo, analizés ir projektavimo paketus.

Suteikiamos Zinios ir gebéjimai (angly kalba)

In-depth knowledge of system-on-chip design, application, and development, as well as modeling and analysis. The ability to choose directions for
improving system-on-chip and to apply acquired knowledge for their development, modeling, and analysis. The ability to use modern modeling,
analysis, and design software packages for system-on-chip design.

Modulio anotacija

Vienlus¢iy integriniy grandyny ir sistemy projektavimo dalyke pagilinamos ir (arba) jgyjamos naujo Zinios apie integriniy grandyny komponenty
kompiuterinius modelius, superdidziyjy grandyny su vienpoliais komplementariaisiais tranzistoriais projektavima, analoginiy grandyny modeliavimo
ypatumus, pazangiy lusty topologijos automatizuoto projektavimo technologijas ir vienlus¢iy grandyny ir jy sistemy projektavimo raidos perspektyvas.

Modulio anotacija (angly kalba)

In the course of Design Integrated Circuits and Systems on Chips, deeper and/or new knowledge is acquired about computer models of integrated
circuit components, the design of very large-scale circuits with complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) transistors, specifics of analog
circuit modeling, advanced automated design technologies for chip layouts, and the developmental perspectives of design of systems-on-chip.
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Valandy skaicius

Temos (darbo) pavadinimas
NL(S)| I(S) | I(S) [NL(T)

1. Vienlusciy integriniy grandyny ir sistemy projektavimo isstkiai 2
2. Integriniy grandyny komponenty kompiuteriniai modeliai 4
3. Superdidziyjy integriniy grandyny su vienpoliais komplementariaisiais (KMOP) 4
tranzistoriais projektavimas
4. Analoginiy integriniy grandyny modeliavimo ypatumai 4
5. Lusty topologijos pazangios automatizuoto projektavimo technologijos 2
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Pratyby temy saraSas

Valandy skai¢ius

Temos (darbo) pavadinimas

NL(S)| KS) | KS)
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1. Seminaras - ND1 "Si-Ge dvipoliy jtaisy ir integriniy grandyny komponenty
modeliavimas". Uzduo¢iy formulavimas ir gauty rezultaty pristatymas.

4

2. Seminaras - ND2 "KMOP IG projektavimas". Uzduo¢iy formulavimas ir gauty 6
rezultaty pristatymas.
3. Seminaras - ND3 "Analoginiy IG projektavimas". Uzduoc¢iy formulavimas ir gauty 6
rezultaty pristatymas.

IS viso: | 16
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